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Notes, cautions, and warnings

(D | NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

A CAUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the
problem.

A| WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

© 2018 - 2019 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights reserved. Dell, EMC, and other trademarks are trademarks of Dell Inc. or its
subsidiaries. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.

2019 - 08

rev. AOO



Indholdsfortegnelse

1 Arbejde pa din tynde KIIeNt.........ciieiieiieiiiiiiiri s s s s e ra s rarnrarnns 5
N AT Te T F (oI RSSO 5
Far du arbejder P8 den tYNAE KIENT..........coiiieiee ettt se st se bbb e st ebe b eseabe s be e e )
SIKKEINEASTOrANSTAIININGET ...ttt bbbt bbbt bbbttt bbbt bbb 6
Elektrostatisk afladning — ESD-DESKYTTEISE. .......ccuiiiiiiieicece ettt b eae s ene e 6
E S D -SEIVICETEKNIKEISEET ... cviit ittt ettt et et s e e b se b et et et et e st et e et e s s e be st ete et e s e et essebessete s erenr e 7
Transport af faISOMME KOMIPONENTE ......... ittt ee et ae e te e et e e e s e saeseeae st ese e ereneareaeereeaenis 7
Efter du har arbejdet pa den tynde KIENT..........cciiiiieiicee ettt ss bt ene s 8

2 Sadan fjernes og installeres KOMPONENTEr........ccicviiiiiirieirrn s s s s s rasms s sassasassssasnssasnnsasnnss 9
ANDETAIET VBEIKED . v eveeeeeeee ettt ettt et ettt et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et e ete et e ntententere e 9
(I TS T @IV Z= ] U Y S SSSSSSS 9
o TSRS 10

SAdaN fJerner AU STATTRITOTEN. ...ttt ettt ettt et e et et e et et eete et e eteste et e eteeeeenes 10
S&dan installerer du StAffElifOUEN. ...ttt b ettt re b et e ere e 12
BAGABEKSELL ...ttt Rt R Rt R e bRt R ARt R e AR e bR et e Rt Re Rt e Re st et te et eteenenen 14
S8AAN FJEIMNES DAGAGEKSIET. ...ttt ettt b et b ettt eb et ettt n e 14
S8dan iNSTAllEres DAGABEKSIET. ....vvivrrieieii s 15
VESA-MONTEINNGSDESIA. 1.1ttt ettt et b te b e s e b e s e e b et et et ebe b ese st e seeb e s et st ere b ene b enens 16
S&dan fiernes VESA-MONTENNGSDESIAgET. ... ..ot 16
S&dan installeres VESA-MONTENNGSDESIAGET. ....cvviiiiiicie et e 17
(O] o o ] o SO PRTS SR PRRN 18
SAAAN TJBIMNES OSD -KOMBT.....cuieuieeieeeceete ettt ettt ettt ettt et e et et et et et et et e te st et et et eete st eetestestessestesaeneenes 18
= To o A gty k= =T S O D 2o (= TSP 19
RS To ] 0 By £ L ST | = SO RSTSERRTRSTRR 20
FIernelse af SOlIA-STATE-AIEVET.........ci ittt ettt ettt teeteeteeteeteeteeteeteeteereereeteereereareareareans 20
Sadan installeres solid-State-AreVEeT (SSD).....ciiiiiieieieieieieieieieieieiet et er et er bbb bbb bbbt eb bbb b bbb bbb ebeberenas 21
L (01T T 1TSSt oo o | OSSR RRSTRR 22
Fiernelse af NUKOMMEISESMOAUIBINE. .......cviieeieeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et et et e steeaessesaetesens 22
Installation af NUKOMIMEISESMOAUIET........cviiiiii it e e te e be e reeteareateareareareareas 23
TEAAIBS KO T vttt ettt s ettt s et b bt s e s b ek e se b b ek e s e s b et ese s b ek e s e s b e b es e e e s e b e b e se s b ebesessebesenesnebebene e e 24
Fiernelse af det TrAAIBSE KOOI ... ..ottt ettt et s e et eeteetestestesteetestesteetestestestessessesresaessessestens 24
S8daN INSTAllEreS TrAAIGS-KOITET......cciiieicii ettt ettt ettt ettt et et esene e e enenes 25
W BIINIE=SINK. 1.1ttt tetetettete ettt sttt ettt st e st e e et e eese st ese b e s e s e s e e b e s eRe e b es e b eRe e b et e b e e e R e s e R e ket e R e e R e s eRe b e Rt te e et st ene et eneenene e 26
FIErnelSe af KBIBIEGEIMET . ...ttt s et ek b et et e s et et e b et eneeerene s e 26
S8dan iNSTallEres KIEIEGEMET ..ottt 27
A1 Lot =Y o= i = o TSRS 28
Fiernelse af MENTCEIIEIATIEIIET.........cv ittt ettt ettt ettt et et et et et et e steeteseesaeeens 28
S8dan isaettes KNAPCEIIEDATIENET. ... 29
0T TSRS 30
FIEINEISE G KAMEBIAEBT ... ..ottt ettt et e et e e te et e e aeeete et e e st e eteenteeaaesteenteeasesteeneeeneesaeas 30
IRy ee o Yu T AT Ll = A T= = (=L F RSP 31
Y51 (=1 21 o) 32
FIEINEISE AT DUNAKOITET....cee ettt ettt ettt et et e et e et e ete et e et e et e st eeseeteetestestesaestestennens 32

Indholdsfortegnelse



q

SAAAN INSTAIEIrES SYSTEMKOITET.....iviviiiiicici ettt ettt ettt bbb e ettt st ebe b ete et e et s ere e 33

HITEAIEIE. ..ttt ettt ettt e te et e e bt e beebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeebeereereereereeneereereerean 35
e g e L T L= T = PRSP 35
IRy ee Tl Yu T a T Tl a1 L =1 =T = PP TP 35

IVAEEITAIMIMIE. 1. ettt eh bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb b bbb bbb bbb bbb bbb eb et et b erene 36
S&dan fierner dU MIATEITAMMIEN. ..ottt ettt et bbb be st e s e et et e st ebe st ese et s et s b e 36
S8dan INStalleres MIATEITAMMEN.......civ ittt sttt ettt seb et et eb e e et asese e s anans 37

GUMMITBAAET ...ttt 39
Fiernelse af QUMIMITBAAEN ..ottt et bbb sttt ae et bt e e e e e e 39
INstallation af QUMIMITBAAEIME. ... .ci ittt se ettt b ne b e e st e eee e et s 39

1= Tl o Tz 1= TSRS 40
SAAAN FJBIMES SKEEIMNPANEIET......cviivieictiet ettt ettt sttt e ettt e st ese et e st et et ebe st ese st esesbessebensebesresesrenssbeneas 40
S8dan installeres SKaIMPANEIET. ...t Y

3 SysteminstallatioNSMeENU........cc.iiiioii i rrcr s s s s s s s s s s s ns s s ransesa s sansarararannnnann 43

Oversigt over systemiNStallatioNSIMENUEN..........cii ittt b et e s bessebessesesbeseesesesessanas 43

Abning af BIOS-INASHIINGET FOr TYNG KHBNT............oveeeeveeeeee oo 43

N EE VL0 L 0] Y €= £ OSSOSO PRTRRTRN 43

Boot SequENCE (BOOTIEEKKETBIGE ). . . iiueriiiei ettt a et bttt e bt e st et e st ssebe st e be s ne e e 44

INAStillinger P& den GENETEIIE SKBEIMN. ... ..ottt e e st e et e e et e s et e ser e e e enereneaen 44

Indstillinger pa systemMKoNfigUratioNSKEEIMEN. .......cciviiiiiieieeie ettt bttt benene s enens 46

ate SullaTe =T g o aViTe [To TS = =Y o o TE SO 47

INdstillinger P& SKaErMEN SIKKEINEA. ..ottt s e e e st e e e s e e e eenens 48

Indstillinger P& SKaarmeEN fOr SIKKEI STAIT.......cciviiiiiiicieee et b bbb nb s s ns 49

Intel Software Guard Extensions screen options (Indstillinger for Intel software sikkerhedsudvidelsesskaerm)... 50

INASTIllINGEr P& SKBEMMEN TOI YABISE. .....eeei ittt ettt e ettt e b et enenas 51

Indstillinger pa stremadminiStratioNSSKEEIMEN. .......cciviiieieiieiee ettt et s et et e b esese e ens 51

INAStIlliNGEr i POST -adfaaradSSKEEIMNEN. ......c.iitieiciiictistee ettt b ettt et et e sb et e e be st be s e te s s e sreseeaenes 52

TrAAIGS SKEBIMITUNKTION. ...ttt ettt ettt ettt r e bt e et a e R et b e e e et e e e et et et ere e e esene et enenes 53

Indstillinger pa skaermen til virtualiseringSUNAErSTBTIEISE. .. ...civiiicicei e 53

Indstillinger p& vedligenoldEISESSKEEIMEN. ........cviiiiieceee bbbt sb et sb s b bbb arennas 53

INASTIlING TOr SYSTEMIOGSKBEIM. ... ettt sttt et e sttt e e st ee st b et b e ee et e eees e eee st ebe e b e aneseseeneeneneanenna 94

FANY = Ta Tl f Yo (=T (o] ) 1Te [U = 1) Y OSSPSR 4

4 Fejlfinding PA dit SYSTeM .. cuiuiieiieiiiiiiiririr st ra s s rasarasassasassasnssnssnnsnns 55

ePSA-diagnosticering (Enhanced Pre-Boot System ASSESSIMENT)...cviiiiciieirieiieeseeere et 55
S8dan kares EPSA-AIagNOSTICEINNGEN. ..ot ettt et e ettt ea et eeaer e e e eae e e e enenes 55

L% 10T (oo SRS 56

STrEMEISTANA OF LED-STATUS ... cuiiiiiiiieictii ettt bttt s b st et e st te b et e sb et e e be st e be b et et et e eseseeae st ere s ereneens 57

5 Sadan far du hj@lp......coieieiieiiiiiiiiiri e e e e e e e e e e e e e e e e e nans 58

a0 a1 e = TSRS 58

Indholdsfortegnelse



Arbejde pa din tynde klient

Sikkerhedsinstruktioner

Forudsaetninger

Folg felgende sikkerhedsinstruktioner for at beskytte din tynde klient mod potentielle skader. Medmindre andet er angivet, antager hver af
procedurerne, at felgende betingelser er opfyldt:

Du har leest sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med den tynde klient.
En komponent kan genmonteres eller — hvis kabt separat — installeres ved at udfere fiernelsesproceduren i omvendt raekkefalge.

Om denne opgave

& ADVARSEL Alle stremkilder frakobles, inden den tynde klients daksel eller paneler abnes. Nar du er feerdig med at
arbejde med computerens indre dele, skal du genmontere alle deeksler, paneler og skruer, for stromstikket sattes i.

(D BEMZERK Fer du udferer arbejde pa din tynde klients indvendige dele, skal du laese de sikkerhedsoplysninger, der fulgte
med klienten. Se webstedet Regulatory Compliance pa www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger
om bedste sikkerhedsanvendelse.

Mange reparationer ma kun foretages af en uddannet servicetekniker. Du ma kun udfere fejlfinding og
simple reparationer, som er godkendt i din produktdokumentation, eller som anvist af supportteamet via telefonen eller
pa nettet. Skader, der skyldes servicering, der ikke er autoriseret af Dell, deekkes ikke af garantien. Laes og felg de
sikkerhedsinstruktioner, der falger med produktet.

Forebyg elektrostatisk afladning ved at jorde dig selv med en handledsjordingsrem eller ved jeevnligt at rere
ved en umalet metaloverflade, f.eks. et stik pa bagsiden af din tynde klient.

Handter komponenter og kort forsigtigt. Rer ikke komponenterne eller kontakterne pa et kort. Hold et kort
ved dets kanter eller ved dets metalmonteringsbeslag. Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter og
ikke ved dens ben.

Nar du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets traekflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler
har stik med lasetapper. Hvis du frakobler et kabel af denne type, skal du trykke ind pa lasetapperne, inden du frakobler
kablet. Nar du traekker stikkene fra hinanden, skal du traakke dem lige ud fra hinanden for at undga at boje stikbenene.
Inden du tilslutter et kabel skal du ogsa serge for, at begge stik vender rigtigt og er placeret korrekt over for hinanden.

@ | BEMZRK Farven pa din tynde klient og visse komponenter kan afvige fra det, der er vist i dette dokument.

For du arbejder pa den tynde klient

Du skal udfere nedenstéende trin, for du arbejder pé den tynde klient.

Om denne opgave

®

BEM/ERK Du finder flere oplysninger om bedste praksis pa webstedet Regulatory Compliance pa www.dell.com/
regulatory compliance.

Trin
1. Gem og luk alle 8bne filer, og luk alle &bne programmer.
2. Kilik p4 Start > Power > Shut down (Start — Teend/sluk — Luk) for slukke for den tynde klient.

Arbejde pa din tynde klient


https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp
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@ | BEMZERK Se dokumentationen for det pagaeldende operativsystem for at sla instruktioner fra.

3. Kobl den tynde klient og alle tilkknyttede enheder fra deres stikkontakter.
4. Kobl alle netvaerkskabler fra den tynde klient.
5. Frakobl alle tilsluttede enheder og eksternt udstyr sdsom tastatur, mus og skeerm fra den tynde klient.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger beskriver de vigtigste skridt, der skal tages fer afmonteringen.

Overhold felgende sikkerhedsforanstaltninger, fer du udferer procedurer vedrgrende installation eller nedbrud/afhjeelpning, der indebaerer
afmontering eller genmontering:

Sluk for systemet og alle tilsluttede eksterne enheder.

Netledningen frakobles fra systemet og alle tilsluttede eksterne enheder.

Alle netveerkskabler, telefon- og telekommunikationslinjer frakobles fra systemet.

Brug et ESD-serviceteknikersaet, nér du arbejder inden i en tabletnotebook-pcstationser computer, for at undgé elektrostatiske
afladningsskader (ESD).

Efter afmontering af en systemkomponent skal denne komponent forsigtigt placeres pé en antistatisk matte.

Brug sko med ikke-ledende gummis8ler til at reducere risikoen for at fé elektrisk stad.

Standbystrom

Dell-produkter med standbystrem skal frakobles, inden du 8bner kabinettet. Systemer med indbygget standbystrem er reelt stremferende,
mens de slukket. Den interne stremforsyning serger for, at systemet kan fjernaktiveres (Wake-on-LAN), saettes i dvaletilstand og have
andre avancerede stremstyringsfunktioner.

Du kan aflade reststrammen i bundkortet ved at frakoble, trykke og holde taend/sluk-knappen nede i 15 sekunder. Fjern batteriet fra
beerbaretabletsnotebook-pc'er.

Bonding

Bonding er en metode til at forbinde to eller flere jordingsledere til samme elektriske spaending. Dette gares ved hjeelp af et servicesaet til
elektronisk udladning (ESD, electrostatic discharge). Nar du forbinder en bondingtrad, skal du sikre dig, at den er forbundet til blankt metal
og aldrig til en malet eller ikke-metallisk overflade. Hadndledsremmen skal vaere sikker og i fuld kontakt med huden, og du skal serge for at
fierne alle smykker s&som ure, armband og ringe, fer du bonder dig selv og udstyret.

Elektrostatisk afladning — ESD-beskyttelse

ESD er et vigtigt emne, nér du handterer elektroniske komponenter, iseer falsomme komponenter sdsom udvidelseskort, processorer,
hukommelses-DIMM'er og bundkort. Meget sma ladninger kan beskadige kredslab pa méader, der ikke nadvendigvis er indlysende, sdsom
periodiske problemer eller en kortere produktlevetid. Da branchen presser pa for lavere stremkrav og eget taethed, er ESD-beskyttelse en
voksende udfordring.

Pga. den e@gede teethed i halvledere, der bruges i nyere Dell-produkter, er felsomheden overfor statisk beskadigelse nu hgjere end for
tidligere Dell-produkter. Derfor er visse tidligere godkendte metoder til h&ndtering af reservedele ikke laengere gaeldende.

To velkendte typer af ESD-skader er katastrofale og sporadiske fejl.

Katastrofal — Katastrofale fejl udger cirka 20 procent af ESD-relaterede fejl. Skaden forarsager et gjeblikkeligt og fuldstaendigt
tab af enhedens funktionalitet. Et eksempel pa en katastrofal fejl er et hukommelses-DIMM, som har modtaget et statisk sted og
gjeblikkeligt genererer et "Ingen POST/Ingen video"-symptom med en bipkode, der udsendes for manglende eller fejlbehasftet
hukommelse.

Sporadisk - Sporadiske fejl udger cirka 80 procent af ESD-relaterede fejl. Den hgje andel af sporadiske fejl betyder, at det ofte
ikke umiddelbart er synligt, nér der opstéar en skade. DIMM far et statisk stad, men sporingen er kun svaekket og medferer ikke straks
ydre symptomer relateret til skaden. Det svaekkede spor kan veere flere uger eller méneder om at smelte og kan i mellemtiden
forérsage nedbrydning af hukommelsen, hukommelsesfejl osv.

De periodiske skader (ogsé kaldet latente skader eller "walking wounded") er sveerere at opdage og udfare fejlfinding pa.
Udfer felgende trin for at undgé ESD-skader:

Anvend en antistatisk h&ndledsrem, der er jordforbundet. Brug af tr@dlese antistatiske hdndledsremme er ikke laengere tilladt, da de
ikke yder tilstraskkelig beskyttelse. At rare ved kabinettet for hndtering af reservedele sikrer ikke tilstraekkelig ESD-beskyttelse pa dele
med oget falsomhed over for ESD-skader.

6 Arbejde pa din tynde klient



Héandter alle statisk felsomme komponenter i et omrade, der er fri for statisk elektricitet. Brug om muligt antistatiske puder p& gulvet
og pé arbejdsbordet.

Nér en statisk falsom komponent pakkes ud af emballagen, ma& komponenten ikke tages ud af den antistatiske emballage, fer du er klar
til at installere komponenten. Far udpakning af antistatisk emballage skal du serge for at aflade statisk elektricitet fra kroppen.

Inden statisk falsomme komponenter transporteres, skal de anbringes i en antistatisk beholder eller emballage.

ESD-serviceteknikersaet

Det uovervagede serviceteknikersaet er det hyppigst anvendte servicesast. Hvert serviceteknikersaet bestar af tre hovedkomponenter:
antistatisk métte, antistatisk hadndledsrem og bondingsnor.

Komponenter i et serviceteknikerszet
Komponenterne i et serviceteknikerseaet er:

Antistatisk matte — Den antistatiske matte er afledende, og reservedele kan placeres pé& den under servicearbejde. Nar du bruger en
antistatisk métte, skal din antistatiske h&ndledsrem sidde stramt til, og bondingsnoren skal vaere forbundet til matten og til en hvilken
som helst blank metalflade pa det system, der arbejdes p&. Nar dette er korrekt udfert, kan reservedelene fiernes fra ESD-posen og
placeres direkte pd matten. ESD-folsomme genstande er sikre i dine haender, pd ESD-métten eller i en pose.

Antistatisk handledsrem og bondingsnor — Den antistatiske hdndledsrem og bondingsnoren kan enten forbindes direkte mellem dit
handled og det blanke metal p& hardwaren, hvis ESD-matten ikke er nedvendig, eller de kan forbindes til den antistatiske métte for at
beskytte den hardware, der er midlertidigt placeret p& méatten. Den fysiske forbindelse mellem den antistatiske handledsrem og
bondingsnoren mellem din hud, ESD-méatten og hardwaren kaldes for bonding. Brug kun serviceteknikersaet med en antistatisk
handledsrem, méatte og bondingsnor. Brug aldrig tradlgse antistatiske handledsremme. Vaer altid opmaerksom p4, at de indre ledninger i
en antistatisk h&ndledsrem udsasttes for skader som falge af normal slitage, og derfor skal kontrolleres regelmaessigt med en tester til
antistatiske hdndledsremme for at undga utilsigtet ESD-skade p& hardwaren. Det anbefales at teste den antistatiske handledsrem og
bondingsnoren mindst én gang om ugen.

Tester til ESD-handledsrem — Med tiden bliver de indre ledninger i en ESD-rem sérbare over for skader. N&r du bruger et
uovervaget saet, er det bedste praksis regelmasssigt at teste remmen far hvert servicebesag, men som minimum skal du teste én gang
om ugen. En tester til handledsremme er den bedste made at udfare denne slags test pa. Hvis du ikke har din egen handremstester,
kan du henvende dig til din lokale afdeling for at finde ud af, om de har en. Udfer testen ved at slutte handledsremmens bondingsnor til
testeren, imens du har den pa handleddet, og tryk pd knappen for at teste. En gren LED-lampe lyser, hvis testen er vellykket; en red
LED-lampe lyser, og der lyder en alarm, hvis testen mislykkes.

Isolerende elementer — Det er vigtigt at holde ESD-felsomme enheder, sdsom kalelegemer i plastik, vaek fra reservedele som
isolatorer, der ofte er saerdeles hejspaendte.

Arbejdsmilje — Inden du udruller serviceteknikerseettet, skal du vurdere situationen pa kundelokationen. Eksempelvis er udrulning af
seettet for et servermiljig anderledes end et miljg for stationaere pc'er og baerbare. Servere installeres typisk pa et rack i et datacenter,
stationaere pc'er og baerbare computere placeres typisk pa et skrivebord eller i en bas. Se altid efter et stort, dbent og fladt
arbejdsomréade, der er ryddeligt og stort nok til at udrulle ESD-saettet med plads til den type system, der skal repareres.
Arbejdsomradet skal vaere fri for isolatorer, der kan forérsage en ESD-haendelse. P4 arbejdsomradet skal isolatorer sésom flamingo og
andre kunststoffer flyttes mindst 30 centimeter veek fra de felsommme dele, fer du handterer hardwarekomponenterne fysisk.
ESD-emballage — Alle ESD-falsomme enheder skal afsendes og modtages i statisk sikker emballage. Metalliske, statisk-skaermede
isolationsposer foretraekkes. Du ber dog altid returnere den beskadigede del i samme pose og emballage, som den nye del blev
modtaget i. ESD-posen skal foldes og lukkes med tape, og alt skumpakningsmaterialet skal bruges i den oprindelige kasse, som den nye
del ankom i. ESD-felsomme enheder mé kun tages ud af emballagen pd en ESD-beskyttet arbejdsflade, og delene ma aldrig placeres
ovenpa ESD-posen, fordi det kun er posens inderside, der er afskaermet. Du skal altid placere ESD-felsomme dele i hdnden, pa ESD-
maétten, i systemet eller i en antistatisk isoleringspose.

Transport af felsomme komponenter — Ved transport af ESD-felsomme komponenter sdsom reservedele eller dele, der skal
returneres til Dell, er det meget vigtigt at placere disse dele i antistatiske isolationsposer til sikker transport.

Resumé af ESD-beskyttelse

Det anbefales, at alle serviceteknikkere bruger den oprindelige antistatiske ESD-héndledsrem og den beskyttende antistatiske matte til
enhver tid, nar der arbejdes pa Dell-produkter. Derudover er det vigtigt, at teknikerne holder felsomme dele adskilt fra isolatordele, nér der
udfgres service, og at de bruger antistatiske poser til transport af falsomme komponenter.

Transport af felsomme komponenter

Ved transport af ESD-felsomme komponenter sdsom reservedele eller dele, der skal returneres til Dell, er det meget vigtigt at placere disse
dele i antistatiske isolationsposer til sikker transport.

Arbejde pa din tynde klient



Lofteudstyr
Overhold felgende retningslinjer for tungt udstyr:
Loft ikke mere end 25 kg. Serg altid for at have flere ressourcer, eller brug en mekanisk lefteenhed.

Fa et fast, afbalanceret fodfaeste. Hold fedderne adskilt for at skabe en stabil stilling, og drej taeerne udad.

Spaend mavemusklerne. Bugmuskulaturen statter rygsgjlen, nér du lefter, og udligner kraften af byrden.

Laft med benene, ikke med ryggen.

Hold byrden teet ind til kroppen. Jo taettere byrden er pa rygsgjlen, jo mindre kraft udsaetter den ryggen for.

Hold ryggen ret, bade nér du lafter byrden op og seetter den ned. Laeg ikke kroppens vaegt til byrden. Undgé at vride i krop og ryg.
Anvend de samme teknikker i omvendt reekkefalge for at seette byrden ned.

oo A oN

Efter du har arbejdet pa den tynde klient

Om denne opgave

Efterlad ikke lose skruer inde i din tynde klient. Dette kan beskadige den tynde klient.

1. Udskift alle skruer, og serg for, at der ikke er nogen lgse skruer inde i din tynde klient.

2. Tilslut eventuelle eksterne enheder, perifert udstyr eller kabler, som du fjernede, far du begyndte at arbejde med den tynde klient.
3. Slut den tynde klient og alle tilknyttede enheder til deres stikkontakter.

4. Teend den tynde klient.
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Sadan fjernes og installeres komponenter

Anbefalet vaerktoj

Procedurerne i dette dokument kreever folgende vaerkto:

Stjerneskruetreekkere: #0, #1 og #2
Plastikpen

Liste over skruer

Tabel 1. Wyse 5470 all-in-one

Komponent Skruetype Antal Billede af skrue
Kabeldaeksel M3x9 1
Systemkortafskaermning M3x5 5
SSD/Intel Optane-kort M2x2,5 1
WLAN-kortafskaermning M2x2,5 2
WLAN-kort M2x2,5 1
Systemblasser M3x5 3
Pop-op-kamerasamling M3x5 2
Pop-op-kameraramme M3x5 5
Bunddaeksel M3x5 4
PSU-kabel M3x5 1
Stremforsyningsenhed — PSU M3x5 1
Ventilator til M3x5 2
strgmforsyningsenhed — PSU-

ventilator

Sadan fjernes og installeres komponenter



Komponent Skruetype Antal Billede af skrue
Input- og output-beslag M3x5 3 W
Systemkort M3x5 9 o)
Hejttalere M3 4+7,1 XZN 4 @
Stramknapkort M3x5 1 W
Mikrofon M2x2,5 2 @
Input/output-kortafskeermning ~ M3x5 2 W
Input/output-kort M2,5x3,5 2 ?
Headset-port M3x5 1 W
Antenner M2x2,5 2 @
Skaermpanel M3x5 8 W
Midterramme M3x5 1

©

Fod

Sadan fjerner du staffelifoden

Forudsaetninger

Felg proceduren i Far du udferer arbejde pa den tynde klient.

Om denne opgave

Det falgende billede viser fodens placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.
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Trin

1. Lirk foddesekslet op fra bagsiden ved hjeelp af ridsestiften.

2. Treek og fjern foddeekslet fra bagdaekslet.

3. Fjern de to skruer (M4x8), der holder staffelifoden fast pé fodstetten, og loft foden af bagdaskslet.

Sadan installerer du staffelifoden

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser staffelifodens placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.
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Trin
1. Flugt skruehullerne i fodbeslaget med skruehullerne pa staffelifoden.

2. Spaend de to skruer (M4x8), der holder staffelifoden fast pa kabinettet.
3. Skub og anbring foddaekslet pa fodbeslaget.

Bagdaeksel

Sadan fjernes bagdaekslet

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udfarer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.

Om denne opgave

Det falgende billede viser bagdaekslets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.
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Trin
1. Brug en ridsestift til at lirke daekslet af kabinettet.

2. Kontroller, at alle hakkene er I&st op, ved at bruge ridsestiften langs den tynde klient.
3. Loft dackslet vask fra den tynde klients kabinet.

Sadan installeres bagdaekslet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser bagdaekslets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren:

Sadan fjernes og installeres komponenter
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Trin

1. Anbring bagdaekslet pa systemkabinettet.

2. Juster stikkene pa systemkortet i forhold til 8bningerne pé kabinettet.
3. Tryk pa bagdaekslet pa kabinettet, og kontroller, at alle l&se er fastgjort.

Naeste trin

1. Installer foden.
2. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa din tynde klient.

VESA-monteringsbeslag

Sadan fjernes VESA-monteringsbeslaget

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdeekslet.

Om denne opgave

Det falgende billede viser VESA-monteringsbeslagets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.
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Trin

1. Fjern de fire skruer (M3x5), der fastger VESA-monteringsbeslaget til midterdaekslet.

2. Left VESA-monteringsbeslaget af midterdaekslet.

3. Bemaerk fremferingen af hejttalerkablet p&d VESA-monteringsbeslaget, og fiern det fra kabelkanalerne.

Sadan installeres VESA-monteringsbeslaget

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser VESA-monteringsbeslagets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.
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Trin
1. Ret skruehullerne i VESA-monteringsbeslaget ind med skruehullerne i midterrammen.

2. Udskift skruerne, der fastger VESA-monteringsbeslaget til midterrammen.
3. Far hejttalerkablet igennem kabelkanalerne p& VESA-monteringsbeslaget.

Naeste trin

1. Installer bagdeekslet.
2. |Installer foden.
3. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde pé den tynd klient.

OSD-board

Sadan fjernes OSD-kortet

Forudsaetninger

Felg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
Fjern foden.

Fjern bagdaekslet.

Fjern VESA-monteringsbeslaget.

Ao e

Om denne opgave

Det falgende billede viser OSD-kortets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.
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Trin

1. Abn lasen, og frakobl kablet fra bundkortet.

2. Pil OSD-kablet af midterrammen.

3. Fjern fastgerelsesklemmen fra betjeningsknapkortet, og loft kortet ud af dets slot.

Sadan installeres OSD-kortet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser OSD-kortets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.
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Trin

1. Treek fastholdelsesklemmen veek, og seet OSD-kortet i, indtil det I&ser pa skeermrammen.
2. Pészet tapen, der fastger OSD-kortet til midterrammen.

3. Tilslut kablet til stikket pa systemkortet.

4. Luk lasen for at fastgere kablet.

Naeste trin

Installer VESA-monteringsbeslaget.

Installer bagdaekslet.

Installer foden.

Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pé den tynd klient.

I

Solid-state-drev

Fjernelse af solid-state-drevet

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udferer arbejde inde i den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdeekslet.

Om denne opgave

Det falgende billede viser placeringen af SSD'et og giver en visuel repraesentation af udskiftningsproceduren.
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Trin
1. Fjern skruen (M2x3,5), der fastger SSD-kortet til systemkortet.
2. Treek og fiern SSD'et fra dets plads pa systemkortet.

Sadan installeres solid-state-drevet (SSD)

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser SSD'ets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.
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Trin

1. Juster indhakket i SSD'et i forhold til fligen p& SSD-kortpladsen, og skub SSD'et ind pa plads i systemkortet.
2. Udskift skruen (M2x3,5), der fastger SSD'et til systemkortet.

Naeste trin

1. Installer bagdeekslet.
2. Installer foden.
3. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde inde i den tynde klient.

Hukommelsesmodul

Fjernelse af hukommelsesmodulerne

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udfarer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdaekslet.

Om denne opgave

Det falgende billede viser hukommelsesmodulernes placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.
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Trin

1. Brug fingerspidserne til forsigtigt at sprede fastgerelsesklemmerne, ved hver ende af hukommelsesmodulslottet, indtil modulet springer
op.
2. Treek og fjern hukommelsesmodulet fra dets slot.

Installation af hukommelsesmodulet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Felgende billede viser hukommelsesmodulernes placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.

Sadan fjernes og installeres komponenter 23



Trin

1. Juster hukommelsesmodulets indhak med tappen pa hukommelsesmodulslottet.
2. Skub hukommelsesmodulet i en vinkel helt ind i dets slot, og tryk hukommelsesmodulet ned indtil det klikker pa plads.

Naeste trin

1. Installer bagdeekslet.
2. |Installer foden.
3. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

Tradlos-kort

Fjernelse af det tradlese kort

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udfarer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdaekslet.

Om denne opgave

Det falgende billede viser det trédlase korts placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren:
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1x
M2x3.5

Trin

1. Fjern skruen (M2x3,5), der fastger det tradlese korts beslag og det tradlese netkort p& bundkortet.
2. Treek trédles-kortets beslag af tradles-kortet.

3. Frakobl antennekablerne fra tradles-kortet.

4. Treek trédles-kortet ud af dets plads.

Sadan installeres tradlos-kortet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser tradles-kortets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren:
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1x
M2x3.5

Trin
Flugt udskeeringen i tradles-kortet med tappen pa tradles-kortets slot, og skub kortet ind i dets slot.
. Tilslut antennekablerne til det tradlas-kortet.

1

2

3. Treek tradles-kortets beslag over tradles-kortet.

4. Ret skruehullet i tradles-kortets beslag ind med trédlas-kortets skruehul.
5

. Genmonter skruen (M2x3,5) der fastger tradles-kortets beslag og tradlas-kortet til systemkortet.

Naeste trin

1. Genmonter bagdaskslet.
2. Udskift foden.
3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

Varme-sink

Fjernelse af kolelegemet

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdeekslet.

Om denne opgave

Det felgende billede viser det tradlese korts placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesprocessen.
BEMZERK Afhaengig af den konfiguration du har bestilt, kan antallet af skruer og udseendet af kelelegememodulet vaere
forskelligt.
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Trin

1. | sekventiel reekkefalge (som angivet pé kelelegemet) lasnes de fire skruer (M3x7), der holder kelelegemet fast til systemkortet.
2. Loft varme-sinket af systemkortet.

Sadan installeres kolelegemet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Det felgende billede viser kalelegemets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.
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Trin

1. Juster kelelegemets monteringsskruer ind med systemkortets skruehuller.
2. Stram de fire skruer (M3x7) i sekventiel raekkefalge (som angivet pé kelelegemet), der holder kalelegemet fast til bundkortet.

Naeste trin

1. Genmonter bagdeekslet.
2. Genmonter foden.
3. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

Montcellebatteri

Fjernelse af montcellebatteriet

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdaekslet.

Om denne opgave

Det falgende billede viser knapcellebatteriets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.
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Trin
1. Lirk knapcellebatteriet op med en ridsekniv.
2. Fjern knapcellebatteriet fra holderen.

Sadan isaettes knapcellebatteriet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billeder viser knapcellebatteriets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren:
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Trin

Indszet knapcellebatteriet i basen, og tryk, indtil det klikker pa plads.

Naeste trin

1. Installer bagdeekslet.
2. Installer foden.
3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& den tynd klient.

Kamera

Fjernelse af kameraet

Forudsatninger

1. Felg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdeekslet.

Om denne opgave

Det falgende billede viser kameraets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.

30 Sadan fjernes og installeres komponenter



Trin

1. Bemeerk fremferingen af kablerne til antenne, mikrofon og kamera og fjern dem fra kabelkanalerne pé skaermfacetten og
midterdaekslet.

2. Tryk pa fastgaerelsesklemmen med fingerspidserne og laft kameramodulet op.
3. Frakobl kamerakablet fra kameramodulet.
4. Frakobl kameramodulet fra tappen pé skaermfacetten.

Installation af kameraet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser kameraets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren:

Sadan fjernes og installeres komponenter
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Trin

Tilslut kamerakablet til stikket pa systemkortet.

Tilslut kameramodulet til tapperne pa skaermrammen.

Skub kameramodulet ind i slottet pa skaermfacetten, indtil fastgerelsesklemmmen laser det pé plads.

N N

Far kamerakablet igennem kabelskinnerne i midterrammen og skasrmrammen.

Naeste trin

1. Installer bagdaekslet.
2. |Installer foden.
3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

Systemkort

Fjernelse af bundkortet

Forudsaetninger

Felg proceduren i For du udferer arbejde inde i den tynde klient.
Fjern foden.

Fjern bagdaskslet.

Fjern VESA-monteringsbeslaget.

Fjern hukommelsesmodulet.

Fjern SSD'et.

Fjern WLAN-kortet.

Fjern kelelegemet.

NN NS

Om denne opgave

Det falgende billede viser systemkortets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren:
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Trin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frakobl kablerne til kamera, hejttaler, OSD-kort og omskifter fra systemkortet.
Fjern kalelegemet fra bundkortet.

Pil tapen af midterrammen, der fastger OSD-kortet til systemkortet.

Frakobl skaermkablet fra systemkortet vha. traekfligene.

Laft hukommelsesmodulet ud af dets stik pa systemkortet.

Fjern WLAN-kortet fra slottet pa systemkortet.

Fjern de to skruer (M3xb), der fastger systemkortet til midterrammen.

Loft forsigtigt systemkortet til venstre for at frigere systemkortet vaek fra rammen med USB/global headset-stikkene pa
midterrammens kabinet.

Sadan installeres systemkortet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.

Om denne opgave

Det folgende billede viser systemkortets placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren.
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Trin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naeste trin

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

Skub systemkortet ind i slottene pé midterrammen.

Flugt skruehullerne i systemkortet med dem i chassiset.
Udskift de fire skruer (M3x5) pa systemkortet.

Tilslut kelelegemet til systemkortet.

Tilslut netledningen til systemkortet.

Tilslut OSD-kablet, og luk I8sen for at fastgere kablet.

Tilslut kamerakablet til systemkortet.

Tilslut skeermkablet, og fastger forbindelsen til systemkortet.
Tilslut hejttalerkablet til systemkortet.

Installer kelelegemet.

Installer WLAN-kortet.

Installer SSD'et.

Installer hukommelsesmodulet.
Installer VESA-monteringsbeslaget.
Installer bagdaekslet.

Installer foden.
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Hojttalere

Fjernelse af hojttalere

Forudsaetninger

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde pa den tynde klient.
2. Fjern foden.
3. Fjern bagdeekslet.

Om denne opgave

Det folgende billede viser hgjttalernes placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren:

Trin

1. Frakobl hgjtalerkablet fra systemkortet.

2. Fjern hgjttalerkablet fra faringsskinnen pa VESA-monteringsbeslaget.

3. Bemeerk hejttalerkabelferingen pa skaermpanelet, og fiern skruen (M3x5), som holder kablet fast pd midterrammen.
4. Fjern tapen fra VESA-monteringsbeslaget.

5. Laft hgjttalerne sammen med hgjttalerkablerne af skeermmodulet.

Installation af hojttalerne

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser placeringen af hgjttalerne og giver en visuel reprassentation af installationsproceduren.

Sadan fjernes og installeres komponenter
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Trin

1. Anbring vha. styremeerkerne hgjttalerne pa skaermmodulet.

2. Far hejttalerkablet igennem kabelkanalen pé skaermfacetten.

3. Seet tapen pa hejttalerkablet fast pad VESA-beslaget og kabelfaringen.
4. Tilslut hejttalerkablet til systemkortet.

Naeste trin

1. Genmonter bagdaekslet.
2. Genmonter foden.
3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

Midterramme

Sadan fjerner du midterrammen

Forudsaetninger

Falg proceduren i Fer du udferer arbejde pa den tynde klient.
Fjern foden.

Fjern bagdaskslet.

Fjern VESA-monteringsbeslaget.

Fjern SSD'et.

Fjern tradles-kortet.

Fjern kelelegemet.

Fjern systemkortet.

. Fjern OSD-kortet.

10. Fjern hojtaleren.

©CPNDO N NN

Om denne opgave

Det falgende billede viser midterrammens placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren:
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Trin

Bemaerk antenne-, kamera- og mikrofonkablernes fering, og fiern kablerne fra kabelskinnerne p& midterrammen.
Frakobl omskifterkortkablet fra skaermpanelet og fiern den midterrammen.

Fjern de otte skruer (M3x3), der fastger midterrammen til skaermpanelet.

Fjern de 18 skruer (M3x5), der fastger midterrammen til kabinettet.

Friger midterdaekslet fra tappene pé skaermmodulet.

Treek skaermkablet igennem &bningen i skeermmodulet.

NoO o NN

Left midterrammen af kabinettet.

Sadan installeres midterrammen

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser placeringen af midterrammen og giver en visuel vejledning i installationsproceduren:
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8x 18x
M3x3 M3x5

Trin

1. Juster stikkene pad midterrammen i forhold til stikkene péa kabinettet.

2. Skub skeermkablet igennem &bningen i midterrammen.

3. Placer midterrammen pé skeermmodulet, og tryk det ned, indtil tappene l&ser sig fast.
4. Udskift de 18 skruer (M3x5), der fastger midterrammen til kabinettet.

B. Udskift de otte skruer (M3x3), der fastger midterrammen til skeermpanelet.

6. Tilslut netledningen til skeermpanelet, og fer kablet op pd midterrammen.

7. For kablerne til antenne, kamera og mikrofon gennem kabelskinnerne p& midterrammen.
Naeste trin

1. Installer hgjttaleren.

2. |Installer VESA-monteringsbeslaget.

3. Installer bundkortet.

4. |Installer kolelegemet.

B. Installer tradles-kortet.

6. Installer SSD'et.

7. Installer OSD-kortet.

8. Installer bagdeekslet.

9. Installer foden.

10. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

38
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Gummifoedder

Fjernelse af gummifoedder

Forudsaetninger

Falg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
Fjern foden.

Fjern bagdaekslet.

Fjern VESA-monteringsbeslaget.

Fjern SSD'et.

Fjern tradlgs-kortet.

Fjern kelelegemet.

Fjern systemkortet.

. Fjern hgjttalerne.

10. Fjern midterrammen.

OCENDO AN

Om denne opgave

Det falgende billede viser gummifaddernes placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren:

) 4

4x
M2x2

4© %= OF w

Trin
1. Fjern de to skruer (M3x5), der fastger gummifoden til skasrmrammen.
2. Loft gummifoden af skaermfacetten.

Installation af gummifedderne

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, far du udferer installationen.
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Om denne opgave

Det falgende billede viser gummifeddernes placering og giver en visuel vejledning i installationsproceduren:

) 4

4x
M2x2

Trin
1. Ret skruehullerne i gummifoden ind efter skruehullerne i skaermfacetten.
2. Installer de to skruer, der fastger gummifoden til skaermrammen.

Naeste trin

1. Installer midterdaekslet.

2. Installer hojtalerne.

3. Installer VESA-monteringsbeslaget.
4. Installer bundkortet.

5. Installer kalelegemet.

6. Installer tradles-kortet.

7. Installer kolelegemet.

8. Installer SSD'et.

9. Installer bagdeekslet.

10. Installer foden.

1. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

Skaermpanel

Sadan fjernes skaarmpanelet

Forudsaetninger

Felg proceduren i For du udferer arbejde pa den tynde klient.
Fjern foden.

Fjern bagdaekslet.

Fjern VESA-monteringsbeslaget.

Fjern hejttalerne.

S IF NSRS
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6. Fjern OSD-kortet.

7. Fjern kameraet.

8. Fjern WLAN-kortet.

9. Fjern hukommelsesmodulet.
10. Fjern SSD'et.

1. Fjern kalelegemet.

12. Fjern midterammen.

Om denne opgave

Det falgende billede viser skaermpanelets placering og giver en visuel vejledning i fiernelsesproceduren.

Trin

Efter at have udfert de foregdende trin star vi tilbage med skaermpanelet.

Sadan installeres skaermpanelet

Forudsaetninger

Hvis du udskifter en komponent, fiernes den eksisterende komponent, for du udferer installationen.
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Om denne opgave

Det falgende billeder viser placeringen af skeermpanelet og giver en visuel repraesentation af installationsproceduren.

wsos IIEINININR

Trin

Placer skaermpanelet pa en plan overflade.

Naeste trin

Installer midter rammen.
Installer kameraet.
Installer hejttalerne.
Installer bundkortet.
Installer kalelegemet.
Installer WLAN-kortet.
Installer hukommelsesmodulet.
Installer VESA-monteringsbeslaget.
Installer bagdaekslet.
. Installer foden.
. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa den tynd klient.

©®NDO A NN

_
= 0O
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Systeminstallationsmenu

Oversigt over systeminstallationsmenuen

| systeminstallationsmenuen kan du:

ZEndre systemkonfigurationsoplysningerne, efter at du tilfgjer, aendrer eller fierner hardware pé den tynde klient.
Indstille eller eendre en brugertilpasset valgmulighed, s&som brugerens adgangskode.
Afleese aktuel hukommelsesmaengde, eller angive hvilken type harddisk, der er installeret.

Inden du foretager andringer under System Setup (Systemopsaetning), anbefaler Dell, at du skriver oplysningerne fra skaermen System
Setup (Systemopseetning) ned, s& du har dem som fremtidig reference.

Medmindre du er en erfaren bruger af tynde klienter, skal du undlade at andre indstillingerne for dette
program. Visse andringer kan forarsage, at den tynde klient ikke fungerer korrekt.

Abning af BIOS-indstillinger for tynd klient

Om denne opgave

Dette afsnit beskriver AIO UEFI BIOS-indstillingerne for Wyse 5470. Under opstart af en tynd klient vises et Dell-logo i en kort periode.

Trin
1. Tryk pa F2- tasten under opstarten. og indtast standardadgangskoden Fireport.

Dialogboksen med BIOS -indstillinger vises.

2. Brug indstilingerne System Setup (Systemopsaetning) for at sendre BIOS-indstillingerne.

@ BEMZERK Det er muligt at gendanne BIOS-standarder, fabriksindstillinger og brugerdefinerede indstillinger for
brugere i BIOS-menuen. BIOS-standardindstilling gendanner de vardier, som var en del af BIOS-filen. Ved
gendannelse af fabriksindstillingerne gendannes BlOS-indstillingen til de vaerdier, som blev konfigureret pa fabrikken
for levering til kunden.

Naeste trin

Tryk pa F12-tasten for at dbne startmenuen under opstart. Brug menuen Boot Selection (Startvalg) pé felgende made for at vaelge eller
se startraekkefolgen:

Start fra UEFI: Harddisk, partition 4

Navigationstaster

BEMZERK For de fleste af indstillingerne i systeminstallationsmenuen, registreres a&ndringerne, du foretager, men de
treeder ikke i kraft, for systemet genstartes.

Tabel 2. Navigationstaster

Taster Navigering

Op-pil Flytter til forrige felt.

Ned-pil Flytter til naeste felt.

Enter Veelger en veerdi i det valgte felt (hvis det er relevant) eller folge linket i feltet.
Mellemrumstast Udfolder eller sammenfolder en rulleliste, hvis relevant.
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Taster Navigering

Fane Flytter til neeste fokusomrade.
®| BEMZRK Denne indstilling gaelder kun for standard-grafikbrowsere.

Esc Gér til forrige side, indtil du ser hovedskaermen. Hvis du trykker pa Esc pa& hovedskaermen, vises en
meddelelse, som beder dig om at gemme eventuelle ikke-gemte aendringer og genstarter systemet.

Boot Sequence (Bootrakkefolge)

Med Boot Sequence (bootraekkefelge) har du mulighed for at springe den systemdefinerede reekkefelge af startenheder over og starte
direkte pé en bestemt enhed. Under Power-on Self Test (POST, selvtest ved start), nér Dell-logoet vises, kan du:

Abne systemopsaetningen ved at trykke p8 F2-tasten
Abne engangsstartmenuen ved at trykke pa F12-tasten

Engangsstartmenuen viser enhederne, som du kan starte fra, herunder diagnostiske indstillinger. Startmenuens indstillinger er:

UEFI Boot

Standard: Windows Boot Manager

UEFI: Hard Drive, Partition 4 (Harddisk, partition 4)
Other options (andre indstillinger)

BIOS Setup (BIOS-konfiguration)

BIOS Flash Update (BIOS Flash-opdatering)

Diagnosticering

Afslut Startmenuen, og fortsaet

BEM/ZRK Hvis du vaelger indstillingen Diagnostics (Diagnosticering), vises skaermen ePSA diagnostics (ePSA-
diagnosticering). Klik pa BIOS Setup (BIOS-opsatning) for at fa adgang til systemopsatningsmenuen.

®

Indstillinger pa den generelle skaerm

Afsnittet viser din tynde klients primaere hardwarefunktioner.
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Tabel 3. Indstillinger pa den generelle skaerm

Egenskab

Beskrivelse

System Information (Systemoplysninger)

Afsnittet viser din tynde klients primaere hardwarefunktioner.

System Information (Systemoplysninger): Displays BIOS
Version (Viser BIOS-version), Service Tag (Servicemaerke),
Asset Tag (Aktivkode), Ownership Tag (Ejerskabskode),
Ownership Date (Dato for ejerskab), Manufacture Date
(Fremstillingsdato) og Express Service Code
(Ekspresservicekode), den signerede firmware-opdatering —
aktiveret som standard

Memory Information (Hukommelsesoplysninger): Viser Memory

Installed (Installeret hukommelse), Memory Available

(Tilgeengelig hukommelse), Memory Speed

(Hukommelseshastighed), Memory Channels Mode

(Hukommelseskanaltilstand), Memory Technology

(Hukommelsesteknologi), DIMM A Size (DIMM A-starrelse) og

DIMM B Size (DIMM B-starrelse)

(D BEMZERK Da Memory Available (Tilgaengelig
hukommelse) er mindre end den Memory Installed
(Installeret hukommelse), kan visse operativsystemer
muligvis ikke udnytte al tilgeengelig hukommelse.

PCl information (PCl-oplysninger): Viser Slot details
(Oplysninger om slot), Slot1 er som standard tom.

Processor Information (Processoroplysninger): Viser Processor
Type (Processortype), Core Count (Antal kerner), Processor 1D
(Processor-id), Current Clock Speed (Aktuel klokfrekvens),
Minimum Clock Speed (Minimum klokfrekvens), Maximum
Clock Speed (Maksimum klokfrekvens), Processor L2 Cache
(Processor L2 cache-lager), Processor L3 Cache (Processor L3
cache-lager), HT Capable (HT-duelig) og 64-Bit Technology
(64-bit teknologi)

Enhedsinformation: Primaer harddisk, videocontroller,
lydcontroller, Wi-Fi-enhed, Bluetooth-enhed

Boot Sequence (Bootrakkefolge)

Denne indstilling ger det muligt at eendre den raskkefelge, hvori
systemet starter et operativsystem.

Default Boot Sequence (Standardstartraekkefolge)

Windows Boot Manager (Windows startadministrator)

UEFI: Hard Drive, Partition 4 (Harddisk, partition 4)
Indstillingen Boot List (Startliste): Du kan tilfgje en
startindstilling, slette en eksisterende startindstilling og vise
startindstillingerne.

UEFI boot path security (Sikkerhed for UEFI-startsti)

Denne indstilling ger det muligt at styre systemprompten Hvordan
indtaster jeg adgangskoden som administrator (hvis valgt),
nér du starter en EUFI-startfil fra startmenuen F12.

Indstillingerne omfatter:

Altid, bortset fra intern harddisk (standard)
Always (Altid)
Never (Aldrig)

Date/Time (Dato/Tid)

Denne indstilling ger det muligt at sendre systemets dato og
klokkesleet.
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Indstillinger pa systemkonfigurationskarmen

Tabel 4. Indstillinger i systemkonfigurationen

Egenskab

Beskrivelse

UEFI Network Stack (UEFI-netvaerksstak)

Hvis indstillingen UEFI Network Stack (UEFI-netveerksstak) er
aktiveret, installeres UEFI-netvaerksprotokoller, hvilket muligger, at
netveaerksfunktioner i "far" operativsystemet og i "tidligt"
operativsystem kan bruge eventuelle aktiverede netvaerkskort eller
SFP.

Indstillingen UEFI Network Stack (UEFI-netvaerksstak) er som
standard aktiveret.

Integrated NIC (Integreret NIC)

Indstillingen Integrated NIC (Integreret NIC) styrer den indbyggede
LAN-controller. Indstilingerne omfatter:

Disabled (Deaktiveret) — Det indbyggede LAN er slukket og ikke
synligt for operativsystemet.

Enabled (Aktiveret) — Det indbyggede LAN er aktiveret.
Enabled w/PXE (Aktiveret med PXE) — Det indbyggede LAN er
aktiveret (med PXE-opstart). Denne indstilling er som standard
aktiveret.

SATA Operation (SATA-drift)

Denne indstilling konfigurerer driftstilstamd for den indbyggede
SATA harddisk-controller. Indstillingerne omfatter:

Disabled (Deaktiveret)
AHCI — aktiveret som standard

Drives (Drev)

Lader dig konfigurere det indbyggede SATA-drev og M.2 PCle-
SSD'et.

SATA-O — aktiveret som standard
M.2 PCle SSD-0

SMART Reporting (SMART-rapportering)

Dette felt bestemmer, om harddiskfejl for indbyggede drev
rapporteres under systemstart.

USB Configuration (USB-konfiguration)

Dette er en valgfri funktion.

Dette felt konfigurerer den integrerede USB-controller. Hvis Boot
Support (USB-startunderstattelse) er aktiveret, kan systemet
starte en hvilken som helst type USB-lagringsenheder, f.eks.
harddiske og USB-nagler.

Hvis USB-porten er aktiveret, er enheder, der er tilsluttet porten,
aktiveret og tilgeengelige for operativsystemet.

Hvis USB-porten er deaktiveret, kan operativsystemet ikke se
nogen enheder, der er tilsluttet porten.

Indstillingerne omfatter:
Enable USB Boot Support (Aktiver USB-startunderstattelse) —
aktiveret som standard

Aktiver USB-porte pé side — aktiveret som standard

Enable Rear USB Ports (Aktiver USB-porte pé bagside) —
aktiveret som standard

() | BEMARK USB-tastatur og -mus virker altid i BIOS-
konfigurationen uanset disse indstillinger.

Side USB Configuration (Side-USB-konfiguration)

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer USB-portene péa siden.
Indstillingerne omfatter:

Port @verst pa siden — aktiveret som standard
Port nederst pa siden — aktiveret som standard
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Egenskab

Beskrivelse

Rear USB Configuration (Konfiguration af USB pa bagsiden) Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer USB-portene pé

bagsiden. Indstillingerne er:

Rear port Top Left (Venstre port gverst pa bagside) — aktiveret
som standard

Rear port Bottom Left (Venstre port nederst p8 bagside) —
aktiveret som standard

Rear port Top Right (Hejre port averst pa bagside) — aktiveret
som standard

Rear port Bottom Right (Hajre port nederst pa bagside) —
aktiveret som standard

USB PowerShare

Denne indstilling konfigurerer USB PowerShare og ger det muligt at
oplade eksterne enheder via USB PowerShare-porten, nar
systemet er slukket. Denne indstilling er som standard aktiveret.

Audio (Lyd)

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer den integrerede
lydcontroller. Indstilingen Enable Audio (Aktiver lyd) er som
standard valgt. Indstillingerne omfatter:

Enable Microphone (Aktiver mikrofon) — aktiveret som
standard

Enable Internal Speaker (Aktiver indbygget hgjttaler) —
aktiveret som standard

OSD Button Management

Denne indstilling ger det muligt for brugeren at deaktivere OSD-
knapperne (On-Screen Display) pé systemet. Denne indstilling er
som standard deaktiveret.

Miscellaneous devices

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer kameraet pé den tynde
klient. Indstillingen Aktiver lyd er som standard valgt.

Indstillinger for videoskarm

Tabel 5. Indstillinger for videoskarm

Egenskab

Beskrivelse

Primary Display (Primaer skaerm)

Denne indstilling angiver, hvilket skaermkort der er den primzaere
skaerm, nér der er flere tilgeengelige skaermkort i systemet.
Indstillingerne omfatter:

Auto (Automatisk) — aktiveret som standard
Intel HD Graphics
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Indstillinger pa skaermen sikkerhed

Tabel 6. Indstillinger pa skarmen sikkerhed

Egenskab

Beskrivelse

Admin Password (Administratoradgangskode)

Lader dig indstille, sendre eller slette administratoradgangskoden.
(|BEMARK

+ Du skal indstille administratoradgangskoden, for du
indstiller system- eller harddiskadgangskode. Ved
sletning af administratoradgangskoden slettes
desuden automatisk system- og
harddiskadgangskode.

+ Vellykkede adgangskodeandringer traeder i kraft med
det samme.

Som standard er administratoradgangskoden ikke indstillet.

System Password (Systemadgangskode)

Lader dig indstille, sendre eller slette systemadgangskoden.
() | BEMZRK Vellykkede adgangskodesendringer traeder i
kraft med det samme.

Som standard er administratoradgangskoden ikke indstillet.

Intern HDD-0-adgangskode

Lader dig indstille, aendre eller slette adgangskoden til den interne
harddisk (HDD-0).

Né&r en adgangskode til harddiskdrevet er indstillet, felger det
harddisken, s& disken er beskyttet, selv ndr den anbringes i et
andet system.

Brugeren vil blive bedt om at indtaste adgangskoden, hver gang
brugeren forsgger at f& adgang til harddisken. Hvis ikke den
korrekte adgangskode indtastes, fungerer harddisken ikke.

Som standard er der ikke angivet en adgangskode til drevet.

Strong Password (Staerk adgangskode)

Lader dig gennemtvinge indstillingen til altid at indstille staerke
adgangskoder.

Som standard er afkrydsningsfeltet Enable Strong Password
(Aktiver staerk adgangskode) ikke valgt.

@ BEMZERK Hyvis staerk adgangskode er aktiveret, skal
administrator- og systemadgangskoderne indeholde
mindst ét stort bogstav og et lille bogstav.
Adgangskoden skal indeholde mindst otte tegn.

Password Configuration (Adgangskodekonfiguration)

Lader dig angive den minimale og maksimale lsengde af
administrator- og systemadgangskoder.

min-4 (Min. 4) — Som standard er minimumsvaerdien indstillet til
4. Du kan angive en hgjere veerdi.

max-32 (Maks. 32) — Som standard er maksimumvaerdien
indstillet til 32. Du kan @ge vaerdien.

Password Bypass (Omgaelse af adgangskode)

Lader dig aktivere eller deaktivere tilladelse til at omga
systemadgangskode og adgangskode til intern harddisk.
Indstillingerne er:

Disabled (Deaktiveret) — aktiveret som standard
Reboot bypass (Omgéelse ved genstart)
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Egenskab

Beskrivelse

Password Change (Z&ndring af adgangskode)

Lader dig aktivere tilladelsen til at deaktivere system- og
harddiskadgangskoderne, nar administratoradgangskoden er
angivet.

Afkrydsningsfeltet Allow Non-Admin Password Changes (Tillad
aendring af ikke-administratoradgangskoder) er markeret som
standard.

UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI Capsule-
firmwareopdateringer)

Lader dig aktivere eller deaktivere UEFI Capsule-firmware. Denne
indstilling bestemmer, om dette system aktiverer BIOS-
opdateringer via UEFI Capsule-opdateringspakker. Denne indstilling
er som standard aktiveret.

TPM 2.0 Security

Lader dig aktivere TPM (Trusted Platform Module)-funktionen.
Indstillingerne omfatter:

TPM On (TPM Til) — aktiveret som standard

Clear (Ryd)

PPI Bypass for Enable Commands (PP forbigé aktiverede
kommandoer)

Attestation Enable (Certificering aktiveret) — aktiveret som
standard

PPI Bypass for Disabled Commands (PPI forbiga deaktiverede
kommandoer)

Key Storage Enable (Noglelager aktiveret) — aktiveret som
standard

PPI Bypass for Clear Command (PPI forbiga ryddede
kommandoer)

SHA-256 — aktiveret som standard

Disabled (Deaktiveret)

Enabled (Aktiveret) — valgt som standard

Admin Setup Lockout (Spaerring af
administrationsindstilling)

Lader dig forhindre brugere i at 8bne Setup (Installation), nér der er
indstillet en administratoradgangskode.

MPL (Master Password Lockout)

Dette er godkendelsesinformation, som nogle gange kraeves for at
logge ind pa en tynd klients basale input/output-system (BIOS), for
maskinen starter op til operativsystemet. Harddiskens password
skal ryddes, fer MPL kan aktiveres. Denne indstilling er som
standard deaktiveret.

SMM Security Mitigation (SMM-sikkerhedsmitigering)

Lader dig aktivere og deaktivere yderligere beskyttelse med UEFI
SMM-sikkerhedsmitigering.

Indstillinger pa skaermen for sikker start

Tabel 7. Indstillinger pa skaermen for sikker start

Indstillinger

Beskrivelse

Secure Boot Enable (Aktiver sikker opstart)

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer funktionen Secure Boot
(Sikker opstart). Som standard er funktionen Secure Boot Enable
(Aktiver sikker opstart) ikke indstillet.

Secure Boot Mode (Tilstanden Sikker opstart)

Lader dig sendre funktionen for sikker opstart — aendrer virkeméaden
for sikker opstart, sa du kan vurdere eller hdndhaeve UEFI-
driversignaturer. Indstillingerne omfatter:

Handhaevet tilstand
Overvagningstilstand
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Indstillinger

Beskrivelse

Expert Key Management (Administration af ekspertnogle)

Denne indstilling ger, at du kun kan manipulere
sikkerhedsnegledatabaserne, hvis systemet er i Custom Mode
(Brugerdefineret tilstand). Indstilingen Enable Custom Mode
(Aktiver brugerdefineret tilstand) er som standard valgt.
Indstillingerne omfatter:

PK
KEK
db
dbx

Hvis du aktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), vises de
relevante indstillinger for PK, KEK, db og dbx. Indstillingerne er:

Save to File (Gem til fil)—Gemmer naglen til en brugervalgt fil

Replace from File (Erstat fra fil)—Erstatter den aktuelle nagle
med en nagle fra en brugervalgt fil

Append from File (Tilfgj fra fil)—Tilfajer en nagle til den aktuelle
database fra en brugervalgt fil

Delete (Slet)—Sletter den valgte nagle
Reset All Keys (Nulstil alle negler) — Nulstiller til
standardindstillingen

Delete All Keys (Slet alle nagler)—Sletter alle naglerne

() | BEMZRK Hvis du deaktiverer Custom Mode
(Brugerdefineret tilstand), slettes alle @ndringerne, og
neglerne gendannes til standardindstillingerne.

Intel Software Guard Extensions screen options
(Indstillinger for Intel software
sikkerhedsudvidelsesskarm)

Tabel 8. Indstillinger for Intel Software Guard Extensions (Udvidelse af softwaresikkerhed)

Egenskab

Beskrivelse

Intel SGX Enable

Aktiver indstillingerne for Intel Software Guard Extensions for at
skabe et sikkert milja til at kare kode eller opbevare falsomme
oplysninger med hensyn til operativsystemet. Indstillingerne er:

Disabled (Deaktiveret)

Enabled (Aktiveret)

Reguleret software — Denne indstilling er som standard
aktiveret

Enclave Memory Size

Denne indstilling angiver hukommelsesstarrelsen for Intel Software
Guard Extensions (SGX) Enclave Reserve. Nar SGX indstilles til
Reguleret software, er denne indstilling ikke tilgaengelig og har
ingen effekt. Indstillingerne omfatter:

32 MB

64 MB
128 MB - standard

50 Systeminstallationsmenu



Indstillinger pa skaermen for ydelse

Tabel 9. Performance options (Ydelsesindstillinger)

Egenskab

Beskrivelse

Multi Core Support (Understottelse af Multi Core)

Denne indstilling angiver, hvorvidt der er aktiveret en eller flere
kerner i processoren. Indstillingerne omfatter:

All (Alle) — aktiveret som standard
1
2
3

Intel SpeedStep

Denne indstilling ger det muligt at aktivere eller deaktivere Intel
SpeedStep-funktionen. Indstillingen er:

Enable Intel SpeedStep (Aktiver Intel SpeedStep)

Denne indstilling er som standard aktiveret.

C-States Control (Kontrol af dvaletilstand)

Lader dig aktivere eller deaktivere yderligere dvaletilstande for
processoren.

Denne indstilling er som standard deaktiveret.

Intel TurboBoost

Lader dig aktivere eller deaktivere processorens Intel TurboBoost-
tilstand. Indstillingen er:

Enable Intel TurboBoost (Aktiver Intel TurboBoost) — Denne
indstilling er som standard aktiveret.

Indstillinger pa stremadministrationsskarmen

Tabel 10. Indstillinger for stromadministration

Egenskab

Beskrivelse

AC Recovery (Genoprettelse af vekselstrem)

Lader dig kontrollere systemets funktion, nar
vekselstrgmforsyningen genoprettes efter en stremafbrydelse.
Power Off (Sluk) — Valgt som standard
Power On (Teend)
Last Power State (Seneste stremtilstand)

Auto On Time (Tidspunkt for automatisk start)

Lader dig indstille klokkesleet, hvor computeren skal teende
automatisk. Indstillingerne omfatter:

Disabled (Deaktiveret) — aktiveret som standard
Every day (Hver dag)

Weekdays (Hverdage)

Select days (Udvalgte dage)

Deep Sleep Control (Kontrol af dyb dvaletilstand)

Lader dig afgare, hvor aggressivt systemets
strembesparelsesfunktion er ved lukning — S5 eller i dvaletilstand
(84). Indstillingerne omfatter:

Disabled (Deaktiveret) — Denne indstilling er som standard
aktiveret

Enabled in S5 only (Kun aktiveret i S5)

Enabled in S4 and S5 (Aktiveret i S4 og SH)
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Egenskab

Beskrivelse

USB Wake Support (Understottelse af USB-aktivering)

Denne indstilling ger det muligt for USB-enheder at vaekke

systemet fra standby.

@ BEMZERK Denne funktion virker kun, nar der er tilsluttet
en vekselstromsadapter. Hvis vekselstremsadapteren
fjernes under standby, vil systemopsatningen slukke
strommen til alle USB-porte for at spare batteristrom.

Indstillingen Enable USB Wake Support (Aktiver USB-aktivering)
er som standard valgt.

Wake on LAN

Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen, der taender
computeren fra tilstanden Off (Slukket), nér det udigses af et LAN-
signal. Indstillingerne omfatter:

Disabled (Deaktiveret)

LAN Only (Kun LAN) — Denne indstilling er som standard
aktiveret.

LAN with PXE Boot (LAN med PXE-opstart)

Block Sleep (Bloker dvale)

Indstilling Block Sleep (Bloker dvale) blokerer adgangen til
dvaletilstand i operativsystemet.

Block Sleep (Bloker dvale) — Denne indstilling er som standard
deaktiveret.

Indstillinger i POST-adfeaerdsskarmen

Tabel 11. Indstillinger for POST-adfaerd

Egenskab

Beskrivelse

Adapter Warnings (Adapteradvarsler)

Lader dig aktivere eller deaktivere advarselsmeddelelser i
systemopsaetningen (BIOS), nér du bruger visse stremadaptere.

Som standard er indstillingen Enable Adapter Warnings (Aktiver
adapteradvarsler) aktiveret.

Numlock LED (Numlock-indikator)

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer Numlock-indikatoren
under systemopstart.

Denne indstilling er som standard aktiveret.

Keyboard Error

Lader dig angive, om tastaturrelaterede fejl rapporteres under
systemopstart. Som standard er indstillingen Enable Keyboard Error
Detection (Aktiver registrering af tastaturfejl) aktiveret

Fastboot (Hurtig opstart)

Denne indstilling kan gere opstartsprocessen hurtigere ved at omga
nogle af kompatibilitetstrinnene. Indstillingerne omfatter:

Minimal (Minimal)

Thorough (Grundig) — Denne indstilling er som standard
aktiveret.

Auto (Automatisk)

Extend BIOS POST Time (Forleeng BIOS POST-tid)

Denne indstilling giver mulighed for at indstille ekstra forsinkelse
inden opstart. Indstillingerne omfatter:

0 seconds (0O sekunder) — Denne indstilling er som standard
aktiveret.

5 seconds (5 sekunder)

10 seconds (10 sekunder)

Full Screen Logo (Logo pa fuld skaerm)

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer logo pa fuld skaerm. Som
standard er indstillingen Enable Full Screen Logo (Aktiver logo pa
fuld skaerm) ikke er aktiveret.
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Tradles skaermfunktion

Tabel 12. Tradles funktion

Egenskab Beskrivelse

Wireless Device Enable (Aktiver tradles enhed) Med disse funktioner kan du aktivere eller deaktivere de interne
tradlgse enheder. Indstillingerne omfatter:

WLAN/BT - aktiveret som standard

Indstillinger pa skaermen til
virtualiseringsunderstottelse

Tabel 13. Indstillinger for virtualisering

Egenskab Beskrivelse

Virtualization (Virtualisering) Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer Intel Virtualization
Technology (Intel-virtualiseringsteknologi).

Enable Intel Virtualization Technology (Aktiver Intel-
virtualiseringsteknologi) (standard).

VT for Direct 170 (VT til Direct 170) Denne indstilling specificerer, om en virtual machine monitor
(VMM) kan anvende de ekstra hardwarefunktioner, der findes i
Intel Virtualization Technology til Direct 1/0. Denne indstilling er
som standard ikke aktiveret.

Indstillinger pa vedligeholdelsesskaermen

Tabel 14. Vedligeholdelsesindstillinger

Egenskab Beskrivelse
Service Tag (Servicemaerke) Viser computerens servicemaerke.
Asset Tag (Aktiv-kode) Denne indstilling giver dig mulighed for at oprette en

systemaktivkode, hvis der ikke allerede er angivet en aktivkode.
Denne indstilling er som standard ikke angivet.

SERR Messages (SERR-meddelelser) Denne indstilling ger det muligt at kontrollere SERR Message-
mekanismen. Indstillingen Enable SERR Message (Aktiver SERR-
meddelelse) er som standard valgt.

BIOS Downgrade (BIOS-nedgradering) Dette felt styrer tilbageslag af systemets firmware til tidligere
revisioner. Indstillingen Allow BIOS downgrade (Tillad BIOS-
nedgradering) er aktiveret som standard.

Data Wipe (Datarensning) Dette felt gor det muligt at slette data fra alle interne lagerenheder
pa en sikker méade. Indstillingen Wipe on Next boot (Slet ved
naeste opstart) er ikke aktiveret som standard. Felgende er en liste
over de berarte enheder:

Intern SATA HDD/SSD

Intern M.2 SATA SDD

Intern M.2 PCle SSD

Internal eMMC (Intern eMMC)

Alle oplysninger vil ga tabt, hvis du aktiverer
denne indstilling.

Systeminstallationsmenu 53



Egenskab Beskrivelse

BIOS Recovery (BIOS-gendannelse) Denne indstilling ger det muligt at gendanne visse beskadigede
BIOS-tilstande fra en gendannelsesfil pé brugerens primaere
harddisk eller fra en ekstern USB-nagle.

BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-gendannelse fra
harddisk) — aktiveret som standard

BIOS Auto-Recovery (Automatisk BIOS-gendannelse) —
deaktiveret som standard

Indstilling for systemlogskarm

Tabel 15. Indstilling for systemlogskaerm

Egenskab Beskrivelse

BIOS Events (BIOS-begivenheder) Denne indstilling ger det muligt at slette alle logfiler.

Avancerede konfigurationer

Tabel 16. Avancerede konfigurationer

Egenskab Beskrivelse
Aktiv stremstyringstilstand (ASPM, Active State Power ASPM er en stramstyringsmekanisme for PCl Express-enheder,
Management) som oplagrer strembesparelser i en ellers helt aktiv tilstand.

Indstillingerne omfatter:

Auto — Kommunikation mellem enhed og PCI Expresshub.
Deaktiveret — ASPM slukket hele tiden.
Kun L1 — ASPM er indstillet til at bruge L1.
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Fejlfinding pa dit system

Du kan foretage fejlfinding pa den tynde klient ved hjeelp af indikatorer, f.eks. diagnosticeringsindikatorer og fejlmeddelelser, mens enheden
er i brug. Derudover kan du bruge ePSA-diagnostik (Enhanced Pre-Boot System Assessment) med henblik p at foretage en komplet
diagnosticering og fejlfinding af tynde klienter.

Emner:
ePSA-diagnosticering (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

Stremfunktion
Stremtilstand og LED-status

ePSA-diagnosticering (Enhanced Pre-Boot
System Assessment)

Om denne opgave

Dell ePSA-diagnosticering udfarer en komplet kontrol af computerens hardware. ePSA er integreret med BIOS og startes internt af BIOS.
Den integrerede systemdiagnosticering indeholder en raekke muligheder for seerlige enheder eller enhedsgrupper, der ger dig i stand til at:

Kare tests automatisk eller i en interaktiv tilstand
Gentage tests
Fa vist eller gemme testresultater
Gennemga tests for at indfare yderligere testindstillinger til at give flere oplysninger om enheder med fejl
Fa vist statusmeddelelser, der oplyser om tests er fuldfert
Fa vist fejlmeddelelser, der oplyser om problemer, som opstod under testning
Brug kun systemdiagnosticeringen, der leveres med din software, til at teste din tynde klient. Hvis du
bruger programmet pa andre tynde klienter, kan det forarsage ugyldige resultater og fejimeddelelser.

@ BEMZRK Tests for visse enheder kraever brugerinteraktion. Serg altid for at sidde ved en tynd klient-terminal, nar
diagnosticeringstesten udferes.

Sadan keores ePSA-diagnosticeringen

Trin
1. Start den tynde klient.
2. Tryk pa F12-tasten, nér den tynde klient starter.
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Skaermen Startmenu vises.

3. Veelg pa startmenu-skaermen indstillingen Diagnostics (Diagnosticering).

Vinduet Enhanced Pre-boot System Assessment (Avanceret vurdering fer opstart) vises.
4. Kilik pa piletasten nederst i venstre hjarne.

Forsiden Diagnostik vises.

5. Tryk pa pilen i nederste hgjre hjerne for at g til oversigtssiden.

De fundne poster vises.

6. Hvis du vil kere en diagnosticeringstest pd en bestemt enhed, skal du trykke pa Esc og klikke p& Ja for at stoppe

diagnosticeringstesten.

7. Veelg enheden fra venstre rude, og klik pd Ker tests.
Hvis der er problemer, vises fejlkoder. Notér fejlkoden og valideringsnummeret, og kontakt Dell.

Stromfunktion

Tabel 17. Stremfunktion

Vekselstremsadapter

Systemfunktioner

POST-fejimeddelelse

Vekselstromsadapteren er starre end eller lig
med systemets stremkrav ved fuld CPU-
hastighed.

Systemet starter normalt og lader
processoren kere ved fuld hastighed.

None (Ingen)

AC adapter Power is less than the system
power requirements at full CPU speed.
(Vekselstreamsadapteren er mindre end
systemets stremkrav ved fuld CPU-
hastighed.)

Seenk den maksimale hastighed for CPU'en
til en veerdi, der ikke overstiger den
tilgaengelige strem fra AC-adapteren.

Alert—xxxxxxW AC power adapter has
been detected, which is less than the
recommended xxxxxxW AC adapter
originally shipped. (Advarsel — xxxxxxW-
vekselstramsadapteren er registreret. Den
er mindre end den anbefalede xxxxxxW-
vekselstrgmsadapter, der oprindeligt blev
leveret.) Systemet indstiller ydelsen, s& den
passer til den strem, der er tilgeengelig.
Tilslut en Dell xxxxxxW-vekselstremsadapter
eller en starre adapter for at opna den
bedste systemydelse.
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Vekselstromsadapter Systemfunktioner

POST-fejilmeddelelse

AC adapter is not genuine Dell. (AC- Reducer CPU-hastigheden til den lavest
adapteren er ikke original Dell-adapter.) mulige vaerdi.

Alert—xxxxxxW AC power adapter has
been detected, which is less than the
recommended xxxxxxW AC adapter
originally shipped. (Advarsel — xxxxxxW-
vekselstremsadapteren er registreret. Den
er mindre end den anbefalede xxxxxxW-
vekselstremsadapter, der oprindeligt blev
leveret.) Systemet indstiller ydelsen, s& den
passer til den strem, der er tilgsengelig.
Tilslut en Dell xxxxxxW-vekselstremsadapter
eller en starre adapter for at opné den
bedste systemydelse.

Vekselstromsadapteren er mindre end Ingen meddelelse ved start eller

CPU'ens stramtilstand. fejlmeddelelse, men systemet lukker ned.

Hvis systemet er i stand til at starte:

Alert—xxxxxxW AC power adapter has
been detected, which is less than the
recommended xxxxxxW AC adapter
originally shipped. (Advarsel — xxxxxxW-
vekselstremsadapteren er registreret. Den
er mindre end den anbefalede xxxxxxW-
vekselstramsadapter, der oprindeligt blev
leveret.) The system is unable to boot.
Please connect a Dell xxxxxxW AC adapter
or greater for best system performance.
Press any key to shut down. (Systemet er
ikke i stand til at starte. Tilslut en Dell
xxxxxxW-vekselstramsadapter eller en
starre adapter for at opné den bedste
systemydelse. Tryk pé en vilkarlig tast for at
lukke ned.)

Stromtilstand og LED-status

Tabel 18. Stromtilstande og LED-funktion

Indikator Symptomer

Beskrivelse

Konstant hvid

Den tynde klient arbejder — SO-tilstand.

Pulserende hvid

Den tynde klient er i dvale — S3-tilstand.

Strem-LED Slukket

Den tynde klient er slukket.

Konstant ravgul

Den tynde klient starter op.

Blinkende orange

Fejl i stramforsyning.

BEMZRK Tryk pa teend/sluk-knappen, og hold den inde i mindst 4 sekunder for at tvinge den tynde all-in-one-klient til

at slukke.

Fejlfinding pa dit system
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Sadan far du hjalp

Emner:

Kontakt Dell

Kontakt Dell

Forudsatninger

BEMZERK Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger pa kobskvitteringen,
pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Om denne opgave

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgeengeligheden varierer for de enkelte lande og produkter,
og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit omrade. S&dan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

Trin

1. G4 til Dell.com/support.

2. Veelg supportkategori.

3. Bekraeft dit land eller omréade i rullemenuen Choose a Country/Region (Vaelg land/omrade) fra listen nederst pa siden.
4. Veelg det relevante service- eller supportlink alt afhaengigt af, hvad du har brug for.
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